CRR Serie MEDER electronic

SMD-Miniatur-Reedrelais
auf Keramikbasis

BESCHREIBUNG

Die MEDER CRR Reedrelais Serie hat ein sehr
flaches Keramikgehduse, mit demselben ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten wie der Reed-
kontakt. Dadurch wird jeder mechanische Stress
auf den Reedkontakt durch Temperatureinflisse
vermieden. Das CRR Relais ist das weltweit kleins-

te Relais. MERKMALE
Die Abmessungen betragen nur 8,6 mm x 4,4 mm . .
x 3,4 mm. » Keramikgemoldetes Gehause

» Weltweit kleinstes Relais
» Mit BGA (Ball Grid Arrays) lieferbar

APPLIKATIONEN * Interner magnetischer Schirm standardmaRig
» Extrem kleine Thermospannung typ. 1 uV
* ATE (In-circuit-Tester) - Gleicher thermischer Ausdehnungskoeffizient der
» MeB- und Regeltechnik verwendeten Materialien
* Medizintechnik - Isolationswiderstand typ. 10' ohms
 Telekommunikation » 3V Spule lieferbar
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MEDER electronic CRR Serie

SMD-Miniatur-Reedrelais
auf Keramikbasis

ABMESSUNGEN (mit BGA) 1A Version

Alle Abmessungen in mm [Inch]
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Hohe: max.
Nenn- Kontakt- Bestellbeispiel:
Serie Option
spannung form
CRRO5 - 1AS
CRR 05- 1A X
05 ist die Nennspannung
Optionen S* 1A ist die Kontaktform
S ist die BGA Option
* BGA Option (ohne BGA CRF05-1A)
Kontakt Kontakttyp Spulen- §pulen- Anzugs- Abfall- Nenn-
spannung widerstand spannung spannung leistung
Alle Daten VDC Q VDC VDC mwW
H o, *
bei 20 °C Nom. | Max. | Min. | Typ. | Max Max. Min. Typ.
1A 80 5 7.5 135 150 165 35 0.75 167
1A 80 3 5 63 70 77 2.25 0.45 129
1B 80 5 7.5 17 130 143 BYE 0.75 192
1B 80 3 5 63 70 77 2.25 0.45 129
* Die Anzugs-, Abfallspannung und Spulenwiderstand @andern sich mit 0,4% / °C.
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CRR Serie MEDER electronic

SMD-Miniatur-Reedrelais

auf Keramikbasis

RELAISDATEN
Alle Daten bel 20° C Kontakiform | | Form A K rormB
Kontaktdaten Bedingungen Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Ein.
Kombinationen von Schaltspannung
Kontaktdaten und Schaltstrom diirfen die angegebene 10 10 w
Schaltleistung nicht Gbersteigen
Schaltspannung DC oder peak AC 170 170 \Y
Schaltstrom DC oder peak AC 0.5 0.5 A
Transportstrom DC oder peak AC 1 1 A
Kontaktwiderstand statisch Bei 0.5V & 50 mA 200 200 mQ
Isolationswiderstand Uber offenen Kontakt 107 10" 10" 10% 0
(gemessen bei 100 V) Spulen - Kontakt 10" 10" 10" 10
Durchbruchspannung ggﬁ{eﬂﬁeﬁﬁﬂtﬁﬁmakt 300 1300 vbe
Schaltzeit incl. Prellen Gemessen mit nominaller Spannung 0.6 0.6 ms
Abfallzeit Ohne Spulen Funkenléschung 0.025 0.05 ms
et o T 03 | o
Lebensdauer
Schaltspannung 5V - 10mA | DC <10 pF Streukapazitit 1000 o
ycles
Allgemeine Daten
Schockfestigkeit 1/2 Sinuswelle Dauer fur 11 ms 50 50 g
Vibrationsfestigkeit 10 - 2000 Hz 20 20 g
Arbeitstemperatur 10 °C/ Minute max. Anderung -40 125 -40 125 °C
Lagertemperatur 10 °C/ Minute max. Anderung -55 125 -55 125 °C
Léttemperatur 5 Sek. 260 260 °C
Gehausematerial Keramik / Epoxy
Padmaterial Au beschichtet
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